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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING -

Part 3-1: Packaging of surface mount components on continuous tapes —
Type V — Pressed carrier tapes

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardi tlon comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeg to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electf\ {
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangard
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (kherea as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a E i \ttee”interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory wo and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate i i paration. Y£C collaborates
closely with the International Organization for Standardization (ISOJ in ascoxdanse wi onditions determined
by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg as™rearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

6) All users should
7) No liability shall

International Standard IEC 60286-3-1 has been prepared by IEC technical committee 40:
Capacitors and resistors for electronic equipment.

This bilingual versin (2014-05) corresponds to the English version, published in 2009-05.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

40/1972/FDIS 40/1981/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
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IEC 60286-3-1 is to be used in conjunction with IEC 60286-3.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all parts of the IEC 60286 series, under the general title Packaging of components
for automatic handling, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* amended.

@%
S



IEC 60286-3-1:2009 © IEC 2009 -5-

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING -

Part 3-1: Packaging of surface mount components on continuous tapes -
Type V — Pressed carrier tapes

INTRODUCTION

Tape packaging meets the requirements of automatic component place
also covers the use of tape packing for components for test purposes and

ent machines and
sperations.

This International Standard describes a carrier tape comprising cg
compression of bulk carrier material. This specification is for size 16

1 General

1.1  Scope

IEC 60286-3:2007, P

surface mount o@n
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES -

Partie 3-1 : Emballage de composants pour montage en surface sur des
bandes continues — Type V — bandes porteuses pressées

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondig alisation composée de
I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE\. objet de favoriser

I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Norme i N Spécifications
Techniques, des Rapports Techniques, des Spécifications accessibles dw puklic \(PA uides (ci-aprés
dénommés "Publication(s) CEI"). Leur élaboration est confiée a des cqmités~q'&tud avaux desquels tout
Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orgaqisati € s/ gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalem collabore étroitement avec
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des accord entre les deux
organisations.

représentés dans chaque comité d’études.

3) Les publications CEIl se présentent sous
telles par les Comités nationaux de la CEl.

ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de fagon
tionales de la CEIl dans leurs normes nationales et
orme nationale ou régionale correspondante doit étre

avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEl 60286-3-1 a été établie par le comité technique 40 de la CEl
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

La présente version bilingue (2014-05) correspond a la version anglaise monolingue publiée en
2009-05.

Le text anglais de cette norme est issu des documents 40/1972/FDIS et 40/1981/RVD.

Le rapport de vote 40/1981/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation de
cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La CEI 60286-3-1 doit étre utilisée conjointement avec la CEIl 60286-3.
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La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La liste de toutes les parties de la série CEl 60286, sous le titre général Emballage de composants
pour opérations automatisées, peut étre trouvée sur le site internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEl a l'adresse suivante
"http://webstore.iec.ch”, dans les données relatives a la publication spécifique. A cette date, la
publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Une version bilingue de cette publication pourra étre publiée a une da

&
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EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES -

Partie 3-1 : Emballage de composants pour montage en surface sur des
bandes continues — Type V — bandes porteuses pressées

INTRODUCTION

L’emballage en bande satisfait les exigences des machines de plgeement de composants
automatiques et couvre également I'utilisation de I’emballage en bande dans le cadre des essais et
autres opérations.

La présente Norme Internationale décrit une bande porteuse :
obtenues par compression du matériau de base porteur. La pré i iorn_est prévue pour
une taille inférieur ou égale a 1608.

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

compression du matériau de base.

1.2 Références normatjves





